
Cible De Pulvérisation En Alliage Cuivre-Nickel (Cuni) / Poudre /
Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article: LM-CuNi

Introduction

Obtenez des matériaux en alliage cuivre-nickel
(CuNi) de haute qualité à des prix abordables
pour vos besoins de laboratoire. Nos offres
personnalisées comprennent des cibles de
pulvérisation, des revêtements, des poudres,
etc. Commandez maintenant!
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